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2008年全球IC卡出货量达到50.85亿张，较2007年同比增长
18 7% 预计2009年将达到53亿张左右 2008年 发达国家人均持
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18.7%，预计2009年将达到53亿张左右。2008年，发达国家人均持
卡量是3.5张，中国人均持卡量是1.1张，因此中国IC卡市场还有较
大的增长空间。

2008年中国智能IC卡全年实现销售收入73 35亿元 全年销售量2008年中国智能IC卡全年实现销售收入73.35亿元；全年销售量
达19.46亿张，下降2%；其中，移动电话卡继超过7亿张；第二代居
民身份证在 2008年基本换发完毕，累计换发了9.18亿张；受金融
危机影响，出口出现下滑态势，全年出口总量约四亿多张。

移动电话卡是IC市场的主流产品之一。尽管2008年移动电话用
户增长速度出现放缓的趋势，但考虑到一户多卡和3G市场的发展，
今后几年内移动电话卡仍将保持不错的的销售量。

2001-2008年中国移动电话卡的出货量（亿张）

来源：中国信息产业商会智能卡专业委员会 水清木华研究中心



• 第二代居民身份证换发
按照公安部的统 部署 至2008年底 已基本换发完毕 这将对IC卡出货量造成 定程度的负面影响按照公安部的统一部署，至2008年底，已基本换发完毕，这将对IC卡出货量造成一定程度的负面影响。

• 银行卡的EMV迁移
中国银联在2009年6月开始实施银行卡业务EMV迁移在四大行的试点。至2008年底，全国累计发行银行卡

180038.92万张，其中94%为磁条卡。信用卡发卡增速较快，2008年同比增长了57.7%。随着EMV迁移工作的不断开展，
预计银行卡在五年内将对IC卡出货量形成较大的推动。

学生证及校园一卡通
目前教育部和各级地方政府正在探讨学生证件卡及校园一卡通统一的问题。如果一旦实现统一标准，其发卡量

将数以亿计。将数以亿计。

• 城市交通卡
城市交通卡将向区域性一卡通方向发展。

• 劳动与社会保障部卡• 劳动与社会保障部卡
2009年4月，人力资源和社会保障部表示将在全国推广医保一卡通，预计2010年后医保IC卡将出现规模性增长。

• 政府机构和企业身份识别和存取卡
这种卡是解决在共享信息和信息化基础设施的同时，保证系统安全的重要措施。当然这种卡可以是智能卡形式，

也 的 式也可以是USB KEY的形式。

• IC卡向射频识别（RFID）领域发展
国家金卡办自2004年第七届全国IC卡应用工作会后，已把RFID技术和电子卷标应用正式列入到国家金卡工程重

点工作，并着手组织应用试点经过一年多的调研和探讨，经过有关行业和地方的申报，已在有条件的部门和地方启点工作，并着手组织应用试点经过 年多的调研和探讨，经过有关行业和地方的申报，已在有条件的部门和地方启
动了试点工作，正积极、稳妥的拖进RFID应用示范工程建设。例如向工业身缠过程与安全生产管理；服务于三农，
推进农产品的产业化；重要物品的防伪和动态管理；供应链与现代物流管理；数字旅游产业与现代服务业等。

纵观未来中国IC卡应用市场，应用领域层出不穷，移动电话卡（2G、3G）、银行卡、数字电视（机顶盒）与数
字广播卡 PBOC 2 0为标准的一卡多用的收费卡（城市通卡 加油卡 水电气卡 税控卡） 总体市场将会超过20字广播卡、PBOC 2.0为标准的 卡多用的收费卡（城市通卡、加油卡、水电气卡、税控卡），总体市场将会超过20
亿张的年销售量。
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